DeLL

Dell™ Inspiron™ 560/570:
Szczegotowe dane techniczne

W tym dokumencie przedstawiono informacje, ktére moga by¢ przydatne podczas
konfigurowania lub modernizowania komputera oraz aktualizowania sterownikow.

UWAGA: Oferowane opcje moga by¢ rozne w zaleznosci od kraju. Aby
uzyskac¢ wiecej informac;ji o konfiguracji komputera, kliknij kolejno Start e—>
Help and Support (Pomoc i obstuga techniczna) i wybierz opcje przegladania
informacji o komputerze.

Typy procesorow

Inspiron 560 * Intel® Celeron®
* Dwurdzeniowy procesor Intel Pentium®
¢ Intel Core™2 Duo
¢ Intel Core2 Quad
Inspiron 570 + AMD® Sempron™
* AMD Athlon™ II X2/X3/X4
* AMD Phenom™ II X2/X3/X4

Pamieé¢

Ztacza cztery wewnetrzne ztacza DDR3 DIMM
Pojemnosci modutu pamieci 1GBi2GB

Typ pamigci DDR3 DIMM 1066 MHz;

(tylko pamig¢ bez korekceji bledow ECC)
Obstugiwane konfiguracje pamigci 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB, 6 GB, 7 GB
i8GB

UWAGA: W przypadku konfiguracji pamieci
przekraczajgcych 4 GB wymagany jest system
operacyjny w wersji 64-bitowe;.



Chipset systemowy

Inspiron 560 Intel G43
Inspiron 570 AMD 785G
Napedy

Dostepne z zewnatrz

Dostepne od wewnatrz

* dwie 5,25-calowe wngki na naped DVD-ROM
SATA, DVD+/-RW Super Multi Drive SATA lub
naped Blu-ray Disc™ typu kombo

* jedna 3,5-calowa wngka FlexBay na opcjonalny
czytnik kart pamigci

dwie wneki na dyski twarde SATA 3,5 cala

Wideo
Zintegrowana
Inspiron 560 Intel GMA X4500
Inspiron 570 ATI Radeon™ HD 4200
Zewngtrzna karta typu PCI Express x16 (opcjonalna)
Dzwiek
Rodzaj zintegrowana; w systemie 7.1 HD

Ztacza na plycie systemowej

Pamigé

PCI

PCI Express x1
PCI Express x16

Zasilanie (ptyta systemowa)

Wentylator procesora
Wentylator obudowy
Przednie zlacze USB

cztery ztacza 240-stykowe
jedno ztacze 124-stykowe
dwa zlacza 36-stykowe

jedno ztacze 164-stykowe

jedno 24-stykowe ztacze EPS 12 V
(zgodne ze standardem ATX)

jedno ztacze 4-stykowe
jedno ztacze 3-stykowe

trzy zlacza 9-stykowe



Ztacza na plycie systemowej

Przednie zlacze audio

SATA

jedno zlacze 9-stykowe do obstugi dwukanatowego
dzwieku stereo i mikrofonu

cztery ztacza 7-stykowe

Zlacza zewnetrzne

Karta sieciowa

jedno ztacze RJ45

USB dwa (na panelu przednim) i cztery (na panelu tylnym)
ztacza zgodne ze standardem USB 2.0
Dzwigk panel przedni — jedno ztacze stuchawek i jedno
ztacze mikrofonu
panel tylny — sze$¢ zlaczy do obstugi dzwigku 7.1
Wideo jedno 15-stykowe ztacze VGA i
jedno 19-stykowe ztacze HDMI
Lacznosé

Sie¢ bezprzewodowa (opcjonalna)

karta sieci bezprzewodowej PCI Express z obstuga
standardu 802.11a/b/g/n

Modem (opcjonalne) Modem PCI
Gniazda rozszerzen
PCI
Ztacza jedno
Rozmiar ztacza 124-stykowe

Przepustowos¢ danych ztacza
(maksymalna)

Szybko$¢ magistrali
PCI Express x16

Ztacza

Rozmiar ztacza

Przepustowos$¢ danych ztacza
(maksymalna)

Szybkos¢ magistrali

32 bity

33 MHz

jedno
164-stykowe
16 toréw PCI Express

16 GB/s (dwukierunkowa)



Gniazda rozszerzen (cigg dalszy)

PCI Express x1
Ziacza dwa
Rozmiar ztacza 36-stykowe
Przepustowos$¢ danych ztacza 1 tor PCI Express
(maksymalna)

Szybkos¢ magistrali

Inspiron 560 500 MB/s (dwukierunkowa)
Inspiron 570 1000 MB/s (dwukierunkowa)
Zasilanie

Zasilacz pradu statego
Moc 300 W
Maksymalne rozproszenie ciepla 1574 BTU/h

UWAGA: Rozproszenie ciepta jest obliczane na podstawie znamionowej mocy
zasilania w watach.

Napigcie wejsciowe Prad przemienny 115/230 V
Czgstotliwos¢ wejsciowa 50/60 Hz

Znamionowy prad wyjsciowy 7/4 A

Bateria

Bateria pastylkowa CR2032 o napigciu 3 V, litowa
Cechy fizyczne

Wysokosé 375,92 mm (14,80 cala)
Szerokos¢ 176,02 mm (6,93 cala)
Glebokosé 442,98 mm (17,44 cala)

Waga (minimalna) 7,9 kg (17,4 funta)

Srodowisko pracy komputera

Zakres temperatur:
Podczas pracy od 10°C do 35°C (od 50°F do 95°F)
Podczas przechowywania od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)



Srodowisko pracy komputera

Wilgotnos$¢ wzgledna od 20% do 80% (bez kondensacji)

Maksymalne wibracje (z wykorzystaniem spektrum losowych wibracji, ktore symuluja
srodowisko uzytkownika):

Podczas pracy 0,25 GRMS
Podczas przechowywania 2,2 GRMS

Maksymalny wstrzas (mierzony dla dysku twardego z zaparkowanymi glowicami i impulsu
pétsinusoidalnego o dtugosci 2 ms):

Podczas pracy Impuls poétsinusoidalny: 40 G przez 2 ms przy
przyspieszeniu 51 cm/s (20 cali/s)

Podczas przechowywania Impuls pétsinusoidalny: 50 G przez 26 ms przy
przyspieszeniu 813 cm/s (320 cali/s)

Wysoko$¢ nad poziomem morza (maksymalna):
Podczas pracy od -15,2 do 3048 m (od -50 do 10 000 stép)
Podczas przechowywania od -15,2 do 10 668 m (od -50 do 35 000 stop)

Poziom zanieczyszczen w powietrzu G2 lub nizszy zgodnie z definicja
ISA-S71.04-1985

Informacje zawarte w tym dokumencie moga zosta¢ zmienione bez uprzedzenia.
© 2009 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.

Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposob bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe uzyte w tym tekscie: Dell, logo DELL oraz Inspiron sa znakami handlowymi firmy Dell
Inc.; Intel, Celeron i Pentium s zarejestrowanymi znakami handlowymi, a Core jest znakiem handlowym
firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach; AMD, AMD Sempron, AMD Athlon,
AMD Phenom, i ATI Radeon sa znakami handlowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc; Microsoft,
Windows oraz przycisk start systemu Windows sa znakami handlowymi lub zastrzezonymi znakami
handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach; Blu-ray Disc
jest znakiem handlowym stowarzyszenia Blu-ray Disc Association.

Tekst moze zawierac takze inne znaki towarowe i nazwy towarowe odnoszace si¢ do podmiotow
posiadajacych prawa do tych znakdw i nazw lub do ich produktéw. Firma Dell Inc. nie rosci sobie zadnych
praw do znakow i nazw towarowych innych niz jej wlasne.
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